
证券代码：301325                                 证券简称：曼恩斯特 

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                  编号：2024-004 

投资者关系活

动类别 

□特定对象调研         □分析师会议 

□媒体采访             □业绩说明会 

□新闻发布会           □路演活动 

□现场参观             

█其他（电话会议） 

参与单位名称

及人员姓名 

（以下排名不分先后） 

广发证券、国海证券、易米基金、长江证券、民生证券、东吴

证券、国泰君安、SECF、东方财富、中信建投、中信证券、中

信资管、中泰证券、中金公司、中银国际证券、光大证券、华

夏未来、华安证券、华泰证券、国信证券、国联安基金、国金

证券、天风证券、安信证券、工银瑞信、开源证券、敦和资管、

浙商证券、海通证券、源来资本、西部证券、财信证券、远海

私募、金信基金、鑫翰资本、银河证券、长城证券、阳光资产、

高竹基金等多家机构。 

时间 2024 年 4 月 25 日 20:00 

地点 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 
董事会秘书：彭亚林 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

1、公司董事会秘书彭亚林先生简要介绍了公司基本情况、 

2023 年度及 2024 年一季度的经营情况，2023 年，公司实现营

业收入 79,503.51 万元，同比增长 62.76%，实现归属于上市公

司股东的净利润 34,137.41 万元，同比增长 67.98%；2024 年

一季度，公司实现营业收 18,315.02 万元，同比增长 21.47%，

实现归属于上市公司股东的净利润 5,735.26 万元，同比下滑

14.73%。 

 

2、请问一季度的收入结构及毛利率情况？ 

答：今年一季度公司营业收入维持增长趋势，储能业务占比约

15%，但由于子公司的储能业务正处于前期拓展阶段，规模效

应尚未充分体现，一季度出现阶段性亏损，且智能装备产品相

比去年同期亦有一定比例的增长，导致公司一季度的综合毛利

率出现下滑，归属于上市公司股东的净利润也同比下降了

14.73%。从核心部件的角度看，公司收入仍以基础款的涂布模

头为主，但智能款、高容量等产品的收入占比有所提升，以高

阶产品助力下游客户降本增效的策略逐渐显著，未来升级迭代

的空间较大。 

 

 



3、2023 年度公司合作客户的结构变化？ 

答：2023 年公司前五大客户合计销售金额 5.69 亿元，占年度

销售总额比例 71.52%，相比 2022 年减少了 12.20%。2023 年，

凭借国际先进的涂布技术及持续迭代能力，通过强劲的产品

力，公司新拓客户持续增加，新增客户数量同比超过 40%，进

一步降低了客户集中度过高带来的经营风险。 

 

4、公司涂布模头业务在建产能情况？ 

答：公司涂布模头的在建产能主要为了匹配新型材料涂布模头

的产业应用以及泛半导体领域平板涂布系统产品的扩张需求，

计划将于今年逐步释放产能。其中泛半导体领域主要涉及两米

以上的超长幅宽模头，主要应用于面板显示、钙钛矿 GW 级

涂布装备；而新型材料涂布模头主要指全陶瓷化涂布模头，具

备高强度、高耐磨、耐腐蚀等优质特征，可以解决金属异物混

入浆料的核心难题，进一步提升锂电池性能，除锂电领域外，

该材料还可以很好适用于酸性或碱性的涂布溶液环境，应用场

景广阔。 

 

5、公司产品在固态电池领域的应用情况？ 

答：从产业技术发展来看，半固态电池比全固态电池的商业化

进程更快。在湿法工艺方面，半固态电池对现有液态锂电池的

材料体系有着较好的兼容性，传统湿法工艺同样适用于半固态

电池生产，公司全新自研的全陶瓷化涂布模头凭借耐腐蚀、高

耐磨等特性可以更好适配硫化物的固态电解质涂布。在干法工

艺方面，公司亦有相应的技术储备，并已发布干法复合制膜一

体机的新产品，可简化极片的制备工艺，减少生产的环境污染，

降低电池的制造成本，安全性及能量密度均可以进一步提升。 

 

6、泛半导体领域的进展？ 

答：基于涂布技术的平台化特征及工艺引领装备的成熟机制，

公司在泛半导体领域已形成较为成熟的技术储备，可以满足客

户对不同量级涂层工艺制程的差异化要求。2023 年，公司与

中国科学院深圳先进技术研究院共同组建的钙钛矿薄膜太阳

能电池联合实验室正式揭牌成立，该实验室是钙钛矿光伏器件

机理探索和钙钛矿电池制程工艺研究的重要平台。该领域，公

司已具备大尺寸钙钛矿产业化“配方-工艺-设备”协同研究的

开发能力，完成了大面积溶液薄膜均匀涂布及结晶一体化布

局，产品涵盖 GW 级、中试线及实验线等，其中中试线及实验

线装备已获得多笔订单且部分已完成交付。在面板显示领域，

公司亦顺利签约了头部显示面板企业的涂布模头订单。未来，

公司将持续加大对平板涂布技术的研发投入，积极筹建中试平

台，同时保持与下游应用企业、科研院校的紧密交流，以核心

部件为切入点，积极推进公司智能装备在泛半导体领域的迭代

发展及规模化应用。 

 



接待过程中，公司接待人员严格按照相关制度规定，与投资者

进行了充分的交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情

况，参会投资者已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。 

附件清单 

（如有） 
无 

日期 2024 年 4 月 25 日 

 


